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摘要(译)

本公开提供了一种有机电致发光器件的封装方法和封装结构以及显示装
置。 有机电致发光器件的封装方法包括：提供柔性基板； 在柔性基板上
形成电极层； 依次在电极层的表面上形成无机层和在无机层的表面上堆
叠的有机层，并且通过将无机层和有机层彼此交替堆叠而形成多层结
构，形成无机层 通过化学沉积法，通过印刷形成有机层。 干蚀刻多层结
构以形成薄膜封装层。 本发明具有生产成本低的优点，可以解决现有技
术中由于需要使用掩模而导致的材料成本高，维护困难，膜质量差的问
题。
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